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一、报告简介

华经情报网发布的《2013-2018年中国挠性覆铜板（FCCL）市场深度分析与投资前景预测
报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内
容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制
定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布
的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从
宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.huaon.com//detail/144615.html

报告价格：电子版: 9000元    纸介版：9000元    电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美
观。

https://www.huaon.com//detail/144615.html
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二、报告目录及图表目录

挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺
处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、
飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电
视、笔记本电脑等电子产品中。由于电子技术的快速发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长
，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量和增
长趋势更加突出*。
艾凯集团发布的《2013-2018年中国挠性覆铜板（FCCL）市场深度分析与投资前景预测报
告》对我国的市场环境、生产经营、产品市场 、技术水平、产业链运行、企业竞争、产品
进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上
，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决
策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，银行采集数据、税务部
门采集数据、证券交易采集数据，商务部采集数据以及经济信息中心各类市场监测数据库。
报告目录：

第一章挠性覆铜板的品种及主要性能要求
第一节按不同基材分类的FCCL品种
第二节按不同构成分类的FCCL品种
第三节按不同应用领域分类的FCCL品种
第四节FCCL品种的其它分类
第五节产品主要采用的标准及性能要求
一、FCCL相关标准
二、FCCL的主要性能要求

第二章挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究
第一节三层型FCCL的制造工艺法及其特点
一、片状制造法
二、卷状制造法
第二节二层型FCCL的制造工艺法及其特点
一、涂布法
二、溅射/电镀法
三、层压法
四、三种工艺法生产的2L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较
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第三节近年FPC的技术发展方面
一、二层型FCCL已成品种发展的主流
二、FCCL近年在技术方面的进步

第三章2012-2013年世界挠性覆铜板市场发展现状分析
第一节2012-2013年世界挠性覆铜板产业发展概述
一、挠性覆铜板发展历程
二、世界FCCL市场规模及两品种的比例
三、世世界挠性覆铜板市场的规模
第二节2012-2013年世界挠性覆铜板区域市场分析
一、美国
二、日本
三、德国
四、韩国
第三节2013-2018年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章2012-2013年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析
第一节新日铁化学株式会社
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第二节宇部兴产株式会社
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第三节台湾律胜科技股份有限公司
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第四节新揚科技股份有限公司
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
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三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第五节亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第六节旗胜科技股份有限公司
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第七节东丽世韩有限公司
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展
第八节SD电线有限公司
一、公司基本概况
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析
三、2012-2013年公司竞争优势分析
四、公司国际化战略发展

第五章2012-2013年中国挠性覆铜板产业运营态势分析
第一节2012-2013年中国挠性覆铜板产业发概况
一、国内挠性覆铜板产品结构分析
二、中国挠性覆铜板应用情况分析
三、中国挠性覆铜板生产情况分析
第二节2012-2013年中国挠性覆铜板市场运行现状分析
一、挠性覆铜板需求格局分析
二、中国挠性覆铜板市场发展机遇分析
三、挠性覆铜板市场最新动态分析
第三节2012-2013年中国挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章2012-2013年中国挠性覆铜板相关行业发展形势分析
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第一节2012-2013年中国挠性印制电路业发展分析
一、我国FPC生产现状
二、我国FPC生产企业的现状
三、我国FPC业技术的现状
第二节二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展
一、驱动IC用COF
二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展
三、我国COF挠性基板生产现状

第七章2010-2012年国内挠性覆铜板行业（所属行业）数据监测分析
第一节2010-2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）总体数据分析
一、2010年中国挠性覆铜板行业全部企业（所属行业）数据分析
二、2011年中国挠性覆铜板行业全部企业（所属行业）数据分析
三、2012年中国挠性覆铜板行业全部企业（所属行业）数据分析
第二节2010-2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析
一、2010年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析
二、2011年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析
三、2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析
第三节2010-2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析
一、2010年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析
二、2011年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析
三、2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

第八章2012-2013年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析
第一节依顿(广东)电子科技有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节山东金宝电子股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
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四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第三节金安国纪科技股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第四节陕西生益科技有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第五节无锡宏仁电子材料科技有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第六节江门建滔积层板有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第七节苏州松下电工有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
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四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第八节依顿(中山)多层线路板有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第九节国际层压板材有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十节略⋯⋯⋯⋯

第九章2012-2013年中国印刷电路板行业市场运行现状分析
第一节2012-2013年中国印刷电路板行业的总体概况
一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度
二、我国将成为世界最大产业基地
三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低
五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态
第二节2012-2013年我国印刷电路板市场发展现状分析
一、印刷电路板市场生产结构分析
二、印刷电路板市场需求特点分析
三、印刷电路板市场技术发展分析
第三节2012-2013年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析
一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱
二、应对专利和新环保政策
三、内地本土所贡献的产出值比例很小
第四节2012-2013年中国印刷电路行业发展对策分析
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第十章2012-2013年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析
第一节挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜
一、绝缘基膜的生产方式
二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求
三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展
第二节挠性覆铜板用导电材料
一、各类铜箔的品种及特征
二、压延铜箔
三、电解铜箔
四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求
第三节挠性覆铜板用胶粘剂
一、FPC用胶粘剂发展概述
二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况
三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况
四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况
五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种
第四节挠性覆铜板用覆盖膜

第十一章2013-2018年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析
第一节2013-2018年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析
一、2013-2018年中国挠性覆铜板行业发展走向分析
二、对未来FPC技术发展的预测
三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求
第二节2013-2018年中国挠性覆铜板行业市场预测分析
一、挠性覆铜板供给预测
二、挠性覆铜板市场需求预测
三、挠性覆铜板产品价格走势预测
第三节2013-2018年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十二章2013-2018年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析
第一节2013-2018年中国挠性覆铜板行业投资环境分析
第二节2013-2018年挠性覆铜板行业投资机会分析
一、规模的发展及投资需求分析
二、总体经济效益判断
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三、与产业政策调整相关的投资机会分析
第三节2013-2018年中国挠性覆铜板行业投资风险分析
一、市场竞争风险
二、原材料压力风险分析
三、技术风险分析
四、政策和体制风险
五、外资进入现状及对未来市场的威胁
第四节专家建议

图表目录：
图表：国内生产总值同比增长速度
图表：全国粮食产量及其增速
图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）
图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）
图表：进出口总额（亿美元）
图表：广义货币（M2）增长速度（%）
图表：居民消费价格同比上涨情况
图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）
图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）
图表：农村居民人均收入实际增长速度
图表：人口及其自然增长率变化情况
图表：2012年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）
图表：2012年房地产开发投资同比增速（%）
图表：2013年中国GDP增长预测
图表：国内外知名机构对2013年中国GDP增速预测
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